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Veranstaltungsnummer: VA26-00151

Konstruieren von mechatronischen

Produkten

Die optimale Integration von Elektroniktechnologien in Gehäusen

Termin

Di. 05.05.2026, 09:00 Uhr —

Mi. 06.05.2026, 16:00 Uhr

Veranstaltungsort

Haus der Technik e.V.

Hollestr. 1

45127 Essen

Teilnahmegebühren

Präsenz-Teilnahme 1.250,00 €*

Für HDT-Mitglieder 1.125,00 €*

Präsenz

Weitere Informationen und die

Möglichkeit zur Online-Buchung

-LVIV�8IMPRELQI�«RHIR�7MI�EYJ der

Veranstaltungs-Webseite.

Stand: 19.05.2026, 11:20 Uhr

https://stage.hdt360.de/verein-mitgliedschaft/
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Konstruieren von mechatronischen Produkten

Zum Thema

(IV�/SRWXVYOXIYV�MR�HIV�)PIOXVSRMOIRX[MGOPYRK�LEX�^[IM�7IMXIR�^Y�FIEGLXIR��HMI�QIGLERMWGLI�YRH�HMI

IPIOXVMWGLI��)V�LEX�HMI�QIGLERMWGLI�&IJIWXMKYRK��(MGLXMKOIMX�YRH�KKJW��)RX[êVQYRK�MR�WIMRIQ�+ILêYWI�MQ

&PMGO��(EFIM�FIHMIRX�IV�WMGL�WIMRIQ�;MWWIR�EYW�WIMRIV�QIGLERMWGLIR�%YWFMPHYRK�7XYHMYQ��0IMHIV�WXú�X�IV

HEFIM�ER�WIMRI�+VIR^IR��HIRR�HIV�9QKERK�YRH�HMI�-RXIKVEXMSR�QMX�)PIOXVSRMO�MWX�RIYIW�*EGLKIFMIX��(MIWIW

7IQMREV�LMPJX�MLQ��HIR�ZMIPJEGL�YRFIOERRXIR�&IVIMGL�)PIOXVMO�)PIOXVSRMO�EYW�WIMRIV�7MGLX�^Y�ZIVWXILIR�YRH

WIMRIR�,ERHPYRKWWTMIPVEYQ�^Y�PIVRIR�

Zielsetzung

0IVRIR�7MI�HEW�,ERH[IVOW^IYK�EPW�)PIOXVSRMOOSRWXVYOXIYV��HEQMX�7MI�WMGL�QMX�EPPIR�)PIOXVSRMOXIGLRSPSKMIR

EYWOIRRIR�YRH�WMI�STXMQEP�MQ�+ILêYWI�YRXIVFVMRKIR�OúRRIR��7XEXX�7GLEPXTPêRI�^Y�IVWXIPPIR��PIVRIR�7MI�MQ

7IQMREV�HMI�ZIVWGLMIHIRIR�)PIOXVSRMO�8IGLRSPSKMIR��Y�E��WXEVV��¬I\��1-(��%HHMXMZ
�EYW�HIV�7MGLX�HIW�1IGLERMO�

)RX[MGOPIVW�OIRRIR��-Q�VMGLXMKIR�*EGLNEVKSR�[IVHIR�8IGLRMOIR�[MI�/SRWXVYMIVIR�QMX�0YJX��YRH

/VMIGLWXVIGOIR��)PIOXVSRMOFIJIWXMKYRK��%RWGLPYWWXIGLRMO��(MGLXMKOIMX�YRH�)RX[êVQYRK�ZIV[IRHIX�

Programm
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10:45–12:30 Gehäusekonstruktion und Grundlagen Elektronik (Fortsetzung)

12:30–13:30 Mittagspause

13:30–15:00 Leiterplattenbefestigung

15:00–15:15 Kaffeepause

15:15–17:00 Leiterplattenbefestigung (Fortsetzung)

09:00–09:15 Begrüßung

09:15–10:30 Gehäusekonstruktion und Grundlagen Elektronik

10:30–10:45 Kaffeepause


